. 490

2001
362
490
16
2001
1 D12-F1-01 High Pile
2 D12-F4-01
3 D12-F1-02
4 D12-F4- 02
5 D12-F4- 03
6 D12-F5-01
7 D12-F6-01
8 D12-F4- 04
9 D12-F1-03
10 D12-F4- 05
11 D12-F4- 06
12 D12-F4-07 | SPANDEX
13 D12-F2-01 Spray Laminating
14 D12-F2- 02
15 D12-F6-01 /
2 5 60%
3 .
2% 3
, 10-20%
10%
201 8 22 8 31 ,

60%

%

40%



3% 5

D12-D2-01

D12-D2-02 | LCD Sedant

D 12-D2- 03 ,

D12-D2-04 Coating

D12-D1-01

D12-D2-05

D12-D1-02

D12-D2-06 | Film

D12-D2-07

D12-D3-01

D12-D1-03

D12-D3-02 Glycine Betaine

D12-D2-08 | FRP  Binder

D12-D2-09 Tape

D12-D2- 10

D12-D2-11

D12-D2- 12

D12-D2- 13 Rare Meta Cdloid sa

D12-E4-04 LCD

D12-D2- 14

D 12- D4-01 NR Auto-Retracting & Roteting

D12-D1-04

D12-D2- 15

D12-D2- 16

D12-D1-05

D12-D2- 17

D12-D2- 18 _ Low Didedaric Constant(Low-k)
Resn

D12-D2-19 | PTH(Plating Through Hade)

D12-D2-20 | Chip Inductor

D12-D2-21

D12-D2-22

D12- E4- 05

D12-D2-23

D12-D2-24

D12-D1-06

D12-D2-25 Paste

D12- E4- 06




D12-E3-01

EL

Paste

D12- E4- 07

D12-E3-02

Polymer Cement Mortar

D12-E2-01

PCB

D12-E3-03

LCD Backlight Unit

Film

D12-E2-02

Snagging

D12-E2-03

D12-E2-04

D12-E2-05

D12- E2- 06

Chip Package Lead Frame

D12-E3-04

D12- E2- 07

D12- E2-08

D12-E3-05

D12- E4- 08

D12-E2-09

D12-E2-10

UV (Ultravidet)

D12-E2-11

D12- E4- 09

D12-E2-12

Resin

D12-E2-13

D12- E3-06

D12- E4- 10

D12-E2-14

Heat - Sealable Film

D12-E1-01

D12-E2- 15

Polyacetal Film

D12- E2- 16

Carbon Sed

D12-E4-11

D12-E4-12

Gas

D12-E2- 17

Ring

D12- E3- 07

D12- E3-08

Graphite

D12-E2- 18
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